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摘要(译)

本发明公开一种基于非衍射阵列波或平面波声场的合成孔径3D超声成像
方法。该方法采用1D传感器阵列发射非衍射阵列波或平面波声场，通过
移动1D传感器阵列扫描整个成像区域，采用合成孔径技术对整个目标区
域回波信号综合处理进行成像。传感器的移动方式可以采用机械扫描方
式，也可以采用依次激励2D阵列中的不同行或列的方式。为重建3D图
像，首先对回波信号进行傅立叶变换，对变换后的频谱信号做变量转换
处理即得到图像的频谱，再通过傅立叶变换处理完成成像目标的3D成
像。该成像方式在目前所有3D超声成像方法中具有成像速度快，成像质
量高的特点，具有很好的应用前景。
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